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Situation et objectifs

Caractéristiques de la matrice de pixels

qua;tenanugs du systeme d’acquisition 'S e ° 'S
Détails partie électronique

1. Situation et objectifs
Mécanique

Informatique

Conclusion
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Projet dans le cadre d’une collaboration E2V / IPNL

http://www.e2v.com
» Développement de matrices de nouveaux pixels » Conception du systeme d’acquisition

avec multiplication électronique intra-pixel (emCMOS)

e

Validation et caractérisation du systeme

» Caractérisation des matrices de nouveaux pixels sur
banc optique
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2. Caractéristiques de la matrice de pixels

, 3. Caractéristiques du systeme d’acquisition

4. Détails partie électronique C L . -y d I - d . I
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Exemple de
Matrice Z
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. Caractéristiques du systéme d’acquisition
. Détails partie électronique

5 i 3. Caractéristiques du systeme d'acquisition
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A 3. CaracltéristiquTsdusystémed’acquisition - . . -

4. Détails partie électronique ¥

§ Pomttinis 3. Caractéristiques du systeme d’acquisition
"‘v 7.' Informatique
' 8. Conclusion
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¢ Tous ces parametres doivent étre ajustables facilement, pour faciliter
I’étude et trouver le point de fonctionnent optimum de la matrice de
pixels.
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. Caractéristiques du systéme d’acquisition
. Détails partie électronique

oo 3. Caractéristiques du systeme d’acquisition

Interface communication : - Véhicule les informations de controle et de configuration

- Remonte les données emCMOS vers I'lHM

Systéme d’acquisition

Gestion
emCMOS
=P Données emCMOS
Interface

communication —» Controle et configuration
Gestion

Parametres
systeme

Monitoring
Environnement

Journées VLSI — FPGA — PCB de I'in2p3

11-13 juin 2014 CPPM



Caractéristiques du systéme d’acquisition
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o s e 3. Caractéristiques du systéme d’acquisition
Informatique
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. Caractéristiques du systéme d’acquisition
. Détails partie électronique

oo 3. Caractéristiques du systeme d'acquisition
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. Détails partie électronique

§ e 4. Deétails partie électronique
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Détails partie électronique

rsnaion e e 4. Détails partie électronique

Informatique
Conclusion
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Montage gestion
pente
(charge décharge
capacité a courant

constant .
) Montage gestion

v ' 3 = niveaux haut et
DAC pour le control 2ol
de la pente montante 5 0 . bas

Signal numérique
FPGA

) signal de
: . : : = Sl B e’ pilotage
DAC pour le control de - - - . 3 : analogique
la pente descendante o g ] A s

DAC réglage Vm

DAC pour le DAC pour le
- ; 3 réglage du réglage du
Signal tri-state A L] e A L ' niveau haut niveau bas

Montage gestion
3iéme njyveau
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. Détails partie électronique

 prbiondescars 4. Détails partie électronique
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' Preserbnon des cores 4. Details partie électronique
- Mécanique
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5 présentatondes cares 5. Présentation des cartes
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. prsentation s s 5. Présentation des cartes

5

| 6. Mécanique

i 7. Informatique
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Sélection tension Sorties analogiques
+5V. 3.3V emCMOS

offset + pré-ampli
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' 6. Mécanique 6"' Mécanique

i 7. Informatique
8. Conclusion
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Radiateur cuivre
refroidi par module
Peltier

Emplacement du
capteur emCMOS

Calories du module
Peltier évacuées par
un systeme water-
cooling
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7. Informatique

' 7. Informatique

Journées VLS| — FPGA — PCB de I'in2p3

11-13 juin 2014 CPPM
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Tension sélectionnable

Génération des courants de bias

Génération des tensions de référence

Montage conditionnement analogique (sans 3€me état)
Régulation température (module Peltier)

Offset — préampli — gain variable — ampli diff

Journées VLS| — FPGA — PCB de I'in2p3

11-13 juin 2014 CPPM



Détails partie électronique
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Détails partie électronique

Réglage par DAC E

tension S1o1. Sortie courant de
bias
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Détails partie électronique
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Détails partie électronique

» Montage sans 3¢me état

-Réglage des pentes par DAC tension (charge et décharge d’une capacité a courant constant)
-Les DAC de tensions pilotés par lien 12C piloté par le FPGA

Montage gestion
niveaux haut et

DAC pour le control  (* : Ny > :_' s bas
de la pente montante. §* M

=4 1 signal de
Signal - . J Vo o' pilotage
numérique : ox ) £ ) analogique
FPGA !

DAC pour le control
de la pente

descendante .
Montage gestion pente
geg p DAC pour le DAC pour le

(charge décharge capacité a réglage du réglage du
courant constant) niveau haut niveau bas




Détails partie électronique
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Détails partie électronique
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Détails partie électronique

-Offset + amplification des signaux de sorties analogiques du Multimos
-Offset réglable par DAC tension piloté par lien 12C

-8 gains d’amplification différents

-Gains sélectionnable en ligne (via le FPGA)

Gain variable

s S 2 A ¥ : ! protection ADC signal différentiel pour

ADC

Vor ouVos
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